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Uzitny vzor

Pouzdro pro realizaci elektrického propojeni a zapouzdreni

elektronické komponenty na textilnim substratu chytré textilie a

sestava pouzdra a textilniho substratu

elektronicka soucastka

>
11
10 9 >
elektronicky modul
7
6 5
_Tﬁ?ﬁc s
2
10 9 8 11
Zapouzdreni elektronickych soucastek a
modulll a jejich elektrické propojeni
s vodivymi drahami textilniho substratu
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11 elektricky vodiva draha textilniho
substratu
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V souladu s platnou metodikou Utadu viady CR je
uplatiiovan uzitny vzor ,Pouzdro pro realizaci
elektrického propojeni a zapouzdfeni elektronické
komponenty na textiinim substratu chytré textilie a

sestava pouzdra a textilniho substratu®.

Uzitny vzor vznikl v pfimé souvislosti s feSenim projektu
TACR Trend - InTechTex - Inovativni technologie
integrace a pouzdreni elektronickych prvku pro smart
textilie odolavajici
(FW03010077).

naro¢nym podminkam
Technické feSeni se tyka pouzdra pro zapouzdfeni
elektronickych souc¢astek nebo elektronickych moduld
(dale v textu elektronické komponenty) na textilnich
substratech chytrych textilii, pfi kterém je realizovano
elektrické propojeni téchto elektronickych komponentd
s elektricky vodivymi drahami textilniho substratu.
Soucasti technického feSeni je také sestava tvofena

pouzdrem a textilnim substratem.

Komponenta je osazena do 3D tvarovaného
termoplastického  polymerniho pouzdra, jenz je
vyrobeno aditivni technologii 3D tisku a nasledné

umisténo na textilni substrat s vodivym motivem

Pouzdro se sklada z nékolika material( a ¢asti, které
zajistuji (i) gradientni pfechod tuhosti mezi
elektronickou komponentou a pIné flexibilnim textilnim
substratem, (ii) zapouzdreni soucastky z licové i rubové
strany textilniho substratu a (iii) snizeni elektrického
kontaktniho odporu a zvySeni jeho spolehlivosti pfi
pusobeni vnéjsich vlivd za pouziti elektricky vodivého

insertu.

Sestava elektronické komponenty a 3D tisténého
pouzdra umisténa na textilnim substratu je vlozena do
termolisu, kde plsobenim teploty a tlaku dochazi
k pfechodu termoplastickych materiald do méné
viskézniho stavu a jejich prolnuti s textilnim substratem.
Soucasné dochazi k elektrickému propojeni
elektronické komponenty s vodivym motivem textilniho
substratu. Po dostate€ném prolnuti termoplastického
materialu je ukonéeno plsobeni zvySené teploty a cela
sestava pod tlakem chladne, tak aby nedoSlo

k rozvolnéni elektrického kontaktu.
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